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學界技術推廣媒合
案件資料表
	技術領域
(單選)
	☐能源科技暨光電領域
☐生技醫藥暨醫學工程領域
☐化工材料領域
	☐電腦資訊暨人工智慧領域
☐電子機械工程領域
☐其他：_____________________

	技術名稱
	



	技術來源
	☐科技部
☐其他(例如:經濟部、民間等)

	技術內容
(摘要)
	





	發明人
(姓名/職稱)
	


	所屬機構
(學校/系所)
	


	專利申請
狀態
	☐暫無申請專利之規劃
☐有申請專利之規劃，預計申請之國家或地區(可複選)：
☐臺灣(TW)　☐美國(US)　☐中國(CN)　☐日本(JP) ☐韓國(KR)
☐歐洲(EP)  ☐ PCT      ☐其他： 　　    (請填寫)
☐已提出專利申請，但尚未取得專利權
  專利申請號:                     
☐已取得專利權
專利公告號:                     
  是否共有: □否　　□是，共有單位名稱：　　　　　　　　　　　  

	推廣狀況
	□技術或專利授權紀錄:
□產學合作紀錄或相關技轉合約存在:(可敘明合約重點，無庸揭露個案資訊)
□相關推廣限制條款:
□相關推廣分潤條款:
□境外實施限制:
□其他權利移轉限制(例如:共有人同意?):

	技術可能應用場域/場景
	





	技術優勢
	

	已洽談/希望洽談國內外合作廠商
	





	推廣價格
	請提供最低價格或價格區間。

	其他
推廣需求
	□非專屬授權 □專屬授權 □讓與或移轉 □商品化 □技術加值
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